-

Micro-Semiconductor.com
~ |

8N3SV75AC-0078CDI8

8N3SV75AC-0078CDIS8

8N3SV75AC-0078CDI8 IDT (Integrated Device Technology)

IC OSC VCXO 100MHZ 6-CLCC Hong Kong

Bezotowiowa / zgodna z RoHS DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

K&B] 1.8N3SV75AC-0078CDI8. pdf
kaB| 2.8N3SV75AC-0078CDI8. pdf

PIDT

Integrated Device Technology

PRZESLI) ZAPYTANIE >

Szczegotly Produktu

Part Number 8N3SV75AC-0078CDI8 Producent IDT (Integrated Device Technology)
Opis IC OSC VCXO 100MHZ 6-CLCC Stan olowiu / status RoHS Bezotowiowa / zgodna z RoHS
Arkusz danych 1.8N3SV75AC-0078CDI8.pdf2.8N3SV75AC-0078CDI8.pdf

Napiecie - Dostawa 3.135V ~ 3,465V Rodzaj VCXO

Dostawca urzadzen Pakiet 6-CLCC (7x5) Seria FemtoClock® NG

Opakowania Tape & Reel (TR) Package / Case 6-CLCC

IDT8N3SV75AC-0078CDI8

Integrated Divies Tochnalogy

Powigzane tagi

Opis: IC OSC VCXO 100MHZ 6-CLCC
Pobieranie: [F] 8N3SV75AC-0078CDI.pdf

Integrated Divics Tochnalogy

ar

_40°C ~ o,
Inne nazwy IDT8N3SV75AC-0078CDIS-ND temperatura robocza 40°C ~ 85°C
Rodzaj mocowania Surface Mount Poziom czutosci na wilgo¢ (MSL) 1 (Unlimited)
Status bezotowiowy / status RoHS Lead free / RoHS Compliant Czestotliwosc 100MHz
szczegotowy opis VCXO IC 100MHz 6-CLCC (7x5) Obecny - Dostawa 130mA
Liczy¢ - Podstawowy numer czesci IDT8N3SV75AC
Produkty powigzane
8N3SV75AC-0076CDI 8N3SV75AC-0079CDI
‘I“;IDT Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ ‘“lDT Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
isegrand Divise Technoli®  Opjis: IC OSC VCXO 200MHZ 6-CLCC g DivissTechoakid® — Opjis; IC OSC VCXO 328.125MHZ 6-CLCC
Pobieranie: @ 8N3SV75AC-0076CDI.pdf Pobieranie: @ 8N3SV75AC-0079CDI.pdf
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‘I“;IDT Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ ‘“lDT Producenci: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
integrated D Teehnalo®d - Opjs: IC OSC VCXO 125MHZ 6-CLCC inbegrated D Teehnalo®d - Opjs: IC OSC VCXO 328.125MHZ 6-CLCC
Pobieranie: @ 8N3SV75AC-0081CDI.pdf Pobieranie: |E| 8N3SV75AC-0079CDI8.pdf
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ntegrated Drics Teshoslo®¥ - Opis: IC OSC VCXO 125MHZ 6-CLCC el DdssTectoslos® - Opis: IC OSC VCXO 150MHZ 6-CLCC
Pobieranie: [Fj 8N3SV75AC-0080CDI8.pdf Pobieranie: [F] 8N3SV75AC-0075CDI8.pdf
8N3SV75AC-0080CDI 8N3SV75AC-0077CDIS8
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